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电位滴定法测定银钨合金中银含量

一、前言

银钨合金是一种重要的复合材料，因其独特的物理和化学性质，在电子、电气、航空航天、机械

制造等领域有着广泛的应用。准确测定银钨合金中银的含量对于保证材料的质量和性能至关重要，因

为银的含量直接影响合金的导电性、导热性、硬度等物理性质。因此，建立一种准确、快速、可靠的

银含量测定方法对于银钨合金的质量控制和生产过程的优化具有重要意义。

目前，测定银钨合金中银含量的方法有多种，如重量法、光谱法、滴定法等。重量法虽然准确度

高，但操作繁琐，耗时较长，且对操作人员的技术要求较高。光谱法具有快速、灵敏、多元素同时测

定的优点，但仪器设备昂贵，且需要复杂的样品前处理。电位滴定法是一种基于电位变化来确定滴定

终点的方法，具有操作简便、快速、准确度高、自动化程度高等优点。在银钨合金中银含量的测定中，

电位滴定法通过监测溶液电位的变化来确定滴定终点，避免了人为判断终点的误差，提高了测定结果

的准确性和可靠性。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

T960电位滴定仪， 银离子选择电极。

2.2、试剂

氯化钠，硫酸铵，硫酸(p=1.84 g/mL)，氯化钠标准滴定溶液(c=0.05 mol/L)。

三、实验方法

3.1、样品测试

准确称取 0.4g试料置于 250mL干燥烧杯中，加入硫酸铵 5g，8mL硫酸，盖上表面皿，加热至浓白烟

在烧杯内回流，样品溶解完全后，继续回流直至溶液澄清透明，取下、稍冷，趁温热用少量水吹洗表面皿

和杯壁，并缓慢加水至 150mL。用氯化钠标准滴定溶液滴定至电位滴定仪上发生明显电位突跃为终点，记

录氯化钠滴定溶液消耗体积。

3.2、滴定图谱
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3.3、仪器参数

仪器参数设置见下表：

滴定类型： 动态滴定 方法名： 银钨合金银含量

滴定管体积： 10mL 样品计量单位： g

工作电极： 银离子选择电极 参比电极： 无

搅拌速度： 6 预搅拌时间： 30s

电极平衡时间： 20s 电极平衡电位： 0.5mv

滴定速度： 慢 滴定前平衡电位： 6mv

最小添加体积： 0.004mL 结束体积： 50mL

滴定剂名称： 氯化钠 理论浓度： 6.0303(mg/ml)

第一终点突跃量： 100 计算公式： C*V1/1000/m*100

四、结果与讨论

4.1、实验结果

序号 空白/mL
滴定液浓度

(mg/ml)
滴定体积/mL 含量（%） 平均值

1 0.01 6.0303 16.338 24.78 24.76
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2 16.610 24.75

3 17.718 24.76

4.2、结论

本实验采用电位滴定法对银钨合金中的银含量进行了测定。通过精确的样品前处理和滴定操作，成功

实现了对银含量的准确测定。实验结果显示，三次平行测定的结果分别为 24.78%、24.75%和 24.76%，平

均含量为 24.76%，极差为 0.03%，表明实验结果具有较高的精密度和重复性。

在实验过程中，通过优化样品溶解条件和滴定参数，确保了银离子的完全释放和准确滴定。电位滴定

法通过监测电位突跃确定滴定终点，避免了人为判断误差，提高了测定结果的可靠性和准确性。此外，该

方法操作简便、自动化程度高，适合于银钨合金中银含量的快速分析，尤其适用于工业生产中的质量控制

和实验室的常规分析。
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